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投资者关系活动记录表

投资者关系活动

类别

□ 特定对象调研 □ 分析师会议

□ 媒体采访 □√ 业绩说明会

□ 新闻发布会 □ 路演活动

□ 现场参观

□ 其他

参与单位名称及

人员姓名

投资者网上提问

时间 2026年 9月 2日

地点
公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用

网络远程的方式召开业绩说明会

上市公司接待人

员姓名

副总裁 董事会秘书 周振武

证券事务代表 石焱

证券事务专员 吴珣

投资者关系活动

主要内容介绍

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：

1、请周总介绍下 CH37和 JM11订单情况？

您好，关于公司产品销售情况请参阅公司定期报告中主营业

务分析的相关内容。感谢您的关注！

2、公司的募集资金用途进度表里型号一请问能按计划完成吗？

您好，高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目正在研发型

号 1和型号 2两类芯片。型号 1将采用新一代 GPU架构，大幅

提升渲染和通用计算性能，覆盖图形工作站和云渲染工作站市

场，应用于数字孪生、工业软件、医疗影像、影视编辑等场景。

型号 2将开发配套的软件栈，适配推理框架和主流训练，实现推

训一体的高效算力利用模式，推进在计算应用领域的大规模商用



落地。公司高性能通用 GPU芯片研发及产业化项目正按计划有

序推进相关研发工作，具体研发进展请关注公司公告。感谢您的

关注！

3、关于国家芯片国产替代，以及 6张网投资。请问在国家电网

调度芯片 JM11是否做好准备，关于低空经济是否做好准备？

您好，①JM11系列在广西某地市电力调度系统中成功应用，

成为在电网控制系统中做到完全自主可控的 GPU虚拟化解决方

案，实现 32路 vGPU虚拟化 3D图形加速显示，助力国产 GPU

云桌面方案从“能用”到“好用”的跨越。

②公司通过增资方式投资相关公司，进一步强化公司在低空

经济、安防等新兴领域的技术协同与产业协同，推动 GPU、AI

SoC芯片与行业场景深度融合，助力核心技术在实际应用中持续

迭代优化，同时加强公司在边缘 AI算力市场的战略布局，与云

训练市场形成有效互补，构建“芯片-场景-生态”协同发展闭

环，全面提升公司在人工智能及国防信息化领域的综合竞争力与

长期发展动能。

感谢您的关注！

4、公司军工客户现金收到时间一般体现在一年哪个季度中？

您好，公司业务无明显季节性影响，业务的收入确认受客户

验收进度影响。感谢您的关注！

5、公司和中博数智签订液冷深度合作，请问该合作是否针对型

号 2芯片？型号 2风冷、液冷两种方案的规划定位如何？智算集

群场景下液冷是否会成为主流？

您好，本次合作是“芯”与“冷”的深度融合，更是安全与

性能的双重保障。双方将通过产品整合、资源共享与市场联合拓

展，有效促进高端专业工作站、服务器产品的本土化供应。后续，

公司将根据不同产品型号及应用场景，合理配置风冷与液冷方

案。感谢您的关注！

6、目前公司大规模研发芯片 2研发是不是进入后半段？

您好，高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目正在研发型



号 1和型号 2两类芯片。型号 1将采用新一代 GPU架构，大幅

提升渲染和通用计算性能，覆盖图形工作站和云渲染工作站市

场，应用于数字孪生、工业软件、医疗影像、影视编辑等场景。

型号 2将开发配套的软件栈，适配推理框架和主流训练，实现推

训一体的高效算力利用模式，推进在计算应用领域的大规模商用

落地。公司高性能通用 GPU芯片研发及产业化项目正按计划有

序推进相关研发工作，具体研发进展请关注公司公告。感谢您的

关注！

7、请问公司什么时候能够盈利，在民用领域是否有布局前景如

何？

您好，公司主营业务活动正常开展，公司正在加大研发投入

以及提升运营能力，稳步推进“高性能 GPU+边端侧 AI SoC 芯

片”双轮驱动战略，加速核心产品迭代与生态建设，夯实国产化

算力底座，以高质量发展回馈投资者。

公司成功研发了以 JM5400、JM7 系列、JM9 系列和 JM11

系列为代表的一系列图形处理（GPU）芯片，支持 Windows、

Linux及国产主流操作系统，可广泛应用于服务器、图形工作站、

台式机、笔记本等设备，已在政务、电信、电力、能源、金融、

轨交等多领域实现应用，形成了云桌面、CAD 工业设计软件、

BIM建筑信息模型设计、3D地理信息渲染、工业数字孪生等场

景的完整解决方案。感谢您的关注！

8、您好：公司的 GPU与边端侧 AI SoC发展和市场竞争前景如

何？

您好，①公司在 GPU领域不断延伸，以嵌入式 GPU 为起点，

逐步拓展至高端嵌入式应用、桌面应用、云桌面及云渲染等业务

领域，将持续向人工智能方向迈进。在现有业务方面，公司将加

强对现有产品的市场推广，深化在专用市场和通用市场的应用渗

透。面向未来，公司将聚焦高性能 GPU研发，采用新一代 GPU

架构，在渲染领域大幅提升图形和通用计算性能，覆盖图形工作

站和云渲染工作站市场。同时，公司将着力构建完善的配套软件



栈生态，适配推理框架和主流训练，实现推训一体的高效算力利

用模式。通过软硬件协同优化，持续提升每瓦 Token吞吐量，有

效降低 AI计算成本，加速高性能计算在各领域的规模化商用落

地。此外，公司将持续加强与产业链伙伴合作，完善从芯片到应

用的全栈解决方案，全面提升在高性能计算和图形渲染领域的核

心竞争力，为各行业提供高性价比的算力基础设施。

②CH37系列基于自主研发架构，采用高集成度的单芯片设

计，集成了高端 CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP 等高规格处

理单元，具有充沛的 AI算力、灵活计算精度、高实时、低延迟

以及高效多传感处理等性能优势。与市场现有竞品相比，其在算

力、功耗等关键指标上表现卓越。 CH37 系列可提供

64TOPS@INT8的峰值计算能力，在确保高性能的同时，将功耗

维持在较低水平。在算力达到高水平的同时，功耗得到了稳定控

制，实现了出色的能效比。

感谢您的关注！

9、董秘您好！湖南省近日发布《关于加快智能机器人产业发展

的实施意见》，提出 2028年产业链营收突破 1000亿元，并将“机

器人专用芯片”列为重点方向，长沙定位为“技术策源地和创新

引领极”。与此同时公司正牵头省级“具身智能机器人多模态高

性能 SoC芯片研发”项目，CH37亦已对接多家机器人厂商。请

问公司将如何把握该政策机遇加速 CH37 商业化落地？是否有

望借此成为省级“链主企业”？谢谢。

您好，公司将紧扣《实施意见》政策导向，依托牵头的省级

项目，加速 CH37 系列芯片的量产及客户导入。公司将深化“芯

片-场景-生态”协同，推动产品与省内相关企业深度融合，赋能产

业链高质量发展。感谢您的关注！

10、景嘉微在研的高性能通用 GPU 型号 1/2，目前处于什么阶

段？

您好，高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目正在研发型

号 1和型号 2两类芯片。型号 1将采用新一代 GPU架构，大幅



提升渲染和通用计算性能，覆盖图形工作站和云渲染工作站市

场，应用于数字孪生、工业软件、医疗影像、影视编辑等场景。

型号 2将开发配套的软件栈，适配推理框架和主流训练，实现推

训一体的高效算力利用模式，推进在计算应用领域的大规模商用

落地。公司高性能通用 GPU芯片研发及产业化项目正按计划有

序推进相关研发工作，具体研发进展请关注公司公告。感谢您的

关注！

11、公司中报现金流为负，会在第三季度确认现金流部分增加

吗？

您好，关于公司 2026 年第三季度的经营情况，请关注公司

后续在指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注！

12、请问管理层，三季度能否盈利？

您好，关于公司 2026 年第三季度的经营情况，请关注公司

后续在指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注！

13、业绩三季度能反转吗？

您好，关于公司 2026 年第三季度的经营情况，请关注公司

后续在指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注！

14、尊敬的董秘，您好。公司《质量回报双提升》公告强调上市

以来分红 3.92亿元、占比 32%。但近几年公司持续亏损，股价

深度回调，普通投资者并未切实感受到“双提升”的成果。面对

当前的经营困境，公司如何平衡研发高投入与股东回报之间的关

系？在尚未盈利的情况下，是否有恢复分红的明确时间表？如无

法分红，公司又拟通过何种方式增强投资者信心、切实维护股东

利益？

您好，公司目前正处研发关键期，为聚焦主业并保障长期价

值，2025年度暂不分红。公司将通过推进“高性能 GPU+边端侧

AI SoC 芯片”双轮驱动战略、加速新品落地来提升经营质量。

同时，公司将强化信息披露与投资者沟通，以高质量发展回馈股

东。感谢您的关注！

15、请问公司的 CH37系列产品由哪个部门负责销售，预期的几



个新产品推介会何时召开？

您好，控股子公司诚恒微主要负责 CH37系列的销售，CH37

系列的发布会已于 2026年 8月 13日召开了以“边端觉醒，智算

未来”为主题的发布会。感谢您的关注！

16、公司计划深入北大清华等大学招聘人才，公司在人才招聘上

有啥新的变化？

您好，公司高度重视人才发展工作，一直将其视为公司持续

发展的驱动力，从文化价值观、专业管理能力、学习力各维度建

设支撑公司战略发展的人才梯队。公司积极引进架构设计、后端

软件及 SoC 集成等领域的高端人才。同时，公司加大校园招聘

力度，推出“春苗计划”及“一对一”导师制，完善双轨晋升通

道。感谢您的关注！

17、公司 JM11与 CH37芯片的销售情况？

您好，关于公司产品销售情况请参阅公司定期报告中主营业

务分析的相关内容。感谢您的关注！

18、公司在互动平台上说，部分产品已经调价，请介绍一下这次

调价情况，对三季度报的影响。

您好，公司产品价格受客户合作模式、市场供需情况、原料

成本等多重因素影响，公司将结合市场情况、生产成本等因素确

定产品价格，具体业绩情况请您关注后续披露的三季报。感谢您

的关注！

19、CH37现在客户导入情况，是否已经批量生产。型号 1跟型

号 2现在什么情况？

您好，①目前 CH37系列产品正持续推进客户导入工作、小

批量量产工作。但相关的业务效果尚存在不确定性，暂不会对公

司业绩造成重大影响，请投资者注意投资风险。②公司高性能通

用 GPU 芯片研发及产业化项目正按计划有序推进相关研发工

作，具体研发进展请关注公司公告。感谢您的关注！

20、您好，请问一下公司的型号 1~2进展到哪步？详细介绍一下

吗？今年是否会流片？



您好，高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目正在研发型

号 1和型号 2两类芯片。型号 1将采用新一代 GPU架构，大幅

提升渲染和通用计算性能，覆盖图形工作站和云渲染工作站市

场，应用于数字孪生、工业软件、医疗影像、影视编辑等场景。

型号 2将开发配套的软件栈，适配推理框架和主流训练，实现推

训一体的高效算力利用模式，推进在计算应用领域的大规模商用

落地。公司高性能通用 GPU芯片研发及产业化项目正按计划有

序推进相关研发工作，具体研发进展请关注公司公告。感谢您的

关注！

21、公司型号 1与型号 2，目前研发到什么阶段了？

您好，高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目正在研发型

号 1和型号 2两类芯片。型号 1将采用新一代 GPU架构，大幅

提升渲染和通用计算性能，覆盖图形工作站和云渲染工作站市

场，应用于数字孪生、工业软件、医疗影像、影视编辑等场景。

型号 2将开发配套的软件栈，适配推理框架和主流训练，实现推

训一体的高效算力利用模式，推进在计算应用领域的大规模商用

落地。公司高性能通用 GPU芯片研发及产业化项目正按计划有

序推进相关研发工作，具体研发进展请关注公司公告。感谢您的

关注！

22、景嘉微型号 1和型号 2年内能点亮吗？

您好，高性能通用 GPU 芯片研发及产业化项目正在研发型

号 1和型号 2两类芯片。型号 1将采用新一代 GPU 架构，大幅

提升渲染和通用计算性能，覆盖图形工作站和云渲染工作站市

场，应用于数字孪生、工业软件、医疗影像、影视编辑等场景。

型号 2将开发配套的软件栈，适配推理框架和主流训练，实现推

训一体的高效算力利用模式，推进在计算应用领域的大规模商用

落地。公司高性能通用 GPU芯片研发及产业化项目正按计划有

序推进相关研发工作，具体研发进展请关注公司公告。感谢您的

关注！

23、公司多元化投资，人工智能模型公司，靖安科技等，是不是



打算发展为中国国防 AI第一股，使用自己模型，通用 AI芯片，

边端芯片呢？

您好，①为进一步打造“芯片、装备、大模型、智能体”的

全栈式“人工智能+国防”能力体系，公司通过增资方式投资杭

州靖安科技有限公司。②此次投资进一步强化公司在低空经济、

安防等新兴领域的技术协同与产业协同，推动 GPU、AI SoC芯

片与行业场景深度融合，助力核心技术在实际应用中持续迭代优

化，同时加强公司在边缘 AI算力市场的战略布局，与云训练市

场形成有效互补，构建“芯片-场景-生态”协同发展闭环，全面

提升公司在人工智能及国防信息化领域的综合竞争力与长期发

展动能。感谢您的关注！

附件清单（如有）

日期 2026年 9月 2日


